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前  言

  GB/T16935《低压系统内设备的绝缘配合》分为以下5个部分:
———第1部分:原理、要求和试验;
———第2-1部分:应用指南———GB/T16935系列应用解释,定尺寸示例及介电试验;
———第3部分:利用涂层、灌封和模压进行防污保护;
———第4部分:高频电压应力考虑事项;
———第5部分:不超过2mm的电气间隙和爬电距离的确定方法。
本部分为GB/T16935的第2-1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60664-2-1:2011《低压系统内设备的绝缘配合应用指南———

IEC60664系列应用解释,定尺寸示例及介电试验》。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国低压设备绝缘配合标准化技术委员会(SAC/TC417)归口。
本部分起草单位:上海电器科学研究院。
本部分主要起草人:章建兵、吴庆云、包革。
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引  言

  本部分提供与绝缘配合相关的信息,GB/T16935系列标准对绝缘配合进行了描述,本部分将使技

术委员会及制造商受益。本部分包含了确定设备电气间隙、爬电距离及固体绝缘的一般信息。
本部分的目的在于当技术委员会及制造商应用GB/T16935系列标准时,突出该系列标准的应用,

增进对该系列标准的理解。
设备绝缘配合意味着估算电气间隙、爬电距离及固体绝缘的最小必要尺寸以确保设备在其使用寿

命内的安全性,并考虑可预见的环境条件影响。
理解GB/T16935系列标准所需考虑的主要因素包括:
———所需耐受的最大电压应力以避免在电气间隙上发生闪络;
———考虑电痕化的固体绝缘特性及环境条件。GB/T16935.3给出了改善爬电距离处微观环境的

方法;
———穿过固体绝缘的电场应力,其与局部放电及节电损耗危险有关,介电损耗可导致由于过热产生

的击穿危险。尤其是当跨过绝缘材料的最大峰值电压超过700V,且电场强度峰值超过

1kV/mm 时,技术委员会及制造商应考虑局部放电试验。由于随着频率上升,局部放电现象

与介电损耗的重要程度随之上升,一项专门的标准———GB/T16935.4适用于超过30kHz的

频率。
注:GB/T16935.4给出了频率超过30kHz时电气间隙、爬电距离、固体绝缘及试验的信息。

———需耐受的长时最大电压应力以避免绝缘材料表面发生电痕化;
———除电痕化外,在较高湿度环境条件下,闪络的重要性也随着爬电距离的减小而上升。

GB/T16935.5引入了湿度水平对湿度对不超过2mm的电气间隙和爬电距离的影响进行

分级。
其他应力,如热、振动、机械冲击、辐射等也可影响使用中的绝缘材料的性能。技术委员会及制造商

在对使用在特殊场合设备的试验进行规定时应考虑与此类应力相关的危险。
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低压系统内设备的绝缘配合

第2-1部分:应用指南

GB/T16935系列应用解释,
定尺寸示例及介电试验

1 范围

本部分规定了GB/T16935系列应用解释,定尺寸要求时的应用指南。
需考虑的重要事项如下:

a) 标称系统电压或额定绝缘电压;

b) 产品过电压类别(OVcat.);

c) 任意类型过电压;

d) 电压频率;

e) 固体绝缘材料特性;

f) 污染等级与湿度水平。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16895.10—2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护

(IEC60364-4-44:2007,IDT)

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验 (IEC60664-1:

2007,IDT)

GB/T16935.3—2005 低压系统内设备的绝缘配合 第3部分:利用涂层、罐封和模压进行防污

保护 (IEC60664-3:2003,IDT)

GB/T16935.4—2011 低 压 系 统 内 设 备 的 绝 缘 配 合 第4部 分:高 频 电 压 应 力 考 虑 事 项

(IEC60664-4:2005,IDT)

GB/T16935.5—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第5部分:不超过2mm的电气间隙和爬电

距离的确定方法(IEC60664-5:2007,IDT)

GB/T17045—2008 电击防护 装置和设备的通用部分 (IEC61140:2001,IDT)

IEC60085:2007 电气绝缘 耐热性评估与指定 (Electricalinsulation—Thermalevaluationand
designation)

IEC60112:2003 固体绝缘耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(Methodforthedetermi-
nationoftheproofandthecomparativetrackingindicesofsolidinsulatingmaterials)。

修正件1(2009)

IEC60216(allparts) 电气绝缘材料 耐热特性 (Electricalinsulatingmaterial—Propertyof
thermalendurance)
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